
Όταν η καινοτοµία
συναντά 
την τεχνολογία

17:00 – 17:30    

AGENDA

Προσέλευση, Welcome drink

17:30 – 17:35    Χαιρετισµός
Πέννυ Ιωακείµ, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος ACE-Hellas

17:35 – 18:20    
Η νέα καινοτόµα έκδοση 18 του SCADA Pro. Νέες προσθήκες, βελτιωµένες δυνατότητες,  
πρωτοποριακά εργαλεία για την ανάλυση και τον σχεδιασµό απλών και σύνθετων κατασκευών
Αµαλία Μπαγουρδή, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc ACE-Hellas 

18:20 – 18:35  

Βελτιστοποίηση κατασκευών µέσω προηγµένης υπολογιστικής πλατφόρµας ACE OCP 
(Optimization Computing Platform). Πρωτοποριακός, ασφαλής και οικονοµικός σχεδιασµός 
κατασκευών µικρής και µεγάλης κλίµακας.
Νίκος Λαγαρός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο   

18:35 – 18:50    Παράδειγµα εφαρµογής του ACE OCP σε πραγµατική µελέτη στο SCADA Pro
Αµαλία Μπαγουρδή, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc ACE-Hellas

19:05 – 19:25 Coffee Break

Γιατί τα HP Workstations είναι η ιδανική επιλογή για αποτελεσµατικότητα, απόδοση και ασφάλεια19:25– 20:10    
Ζήσης Ματιάκης, Value Sales Specialist, HP Ηellas 

IDEA StatiCa – Η σύγχρονη λύση στην διαστασιολόγηση κάθε τύπου µεταλλικής σύνδεσης 
µε την µέθοδο CBFEM 
Θεόδωρος Τσιροζίδης, Director – IDEA StatiCa UK 

20:10– 20:25    

20:25-20:45
Μελέτες υφισταµένων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία. Ολοκληρωµένη προσέγγιση 
και υπολογισµός µε την πλέον ακριβή µέθοδο των επιφανειακών πεπερασµένων στοιχείων
Βασίλης Τσιτσίας, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc ACE-Hellas

20:45-21:05      

21:05-21:15     Κλήρωση δώρων

21:15-22:00     

Επισκευές – Ενισχύσεις κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία: Εφαρµογές και παραδείγµατα
Κων/νος Σπυράκος, Τακτικός Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο   

Cocktail Dinner     

18:50– 19:05
BIM (Building Information Modeling) στο SCADA Pro 18. Επικοινωνία και διασύνδεση 
µε αρχιτεκτονικές και στατικές εφαρµογές (AutoCAD, Revit, ArchLine, SAP2000, ETABS, IDEA StatiCa)
Κώστας Μάρκου, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc ACE-Hellas

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium 
Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, and Intel Optane are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. 


